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雲市集奠定產業數位轉型基礎

進階發展GAI 邁入下個智機 3.0



• 雲市集提供App形式的雲端服務，協助中小企業

使用工業級數位工具

• 集中不同工廠設備與製程資料，支持AI／GAI模

型訓練，形成「產業共用大腦」

• GAI自動規劃保養排程，生成瑕疵影像，圖文提

示產生工程圖與製程建議

• 模組化工程師know-how，系統主動提出方案，

不只被動顯示數據

• 機台進化到能理解製程、預測風險、優化設定，

推動「智機 3.0」智慧機械時代



製造異地投射

打造強韌製造生態鏈



• 「異地數位製造投射」建立產線數位模型，

將設備狀態、工單、品質等資訊即時上雲

• 利用視覺化與模擬工具遠端重現產線運作，

支持跨廠同步監控與產能調度

• 應用於紡織、金屬加工等，包含色差分析、

紗線辨識、交期預測和無紙化生產履歷

• 平台收集分析大量製程數據，強調零信任

資安與多重要素驗證

• 確保遠端監控、虛實整合與AI查核在嚴格

權限控管與加密下安全運作



AI整合異質生產系統

助力產線節能減碳



工業能源與碳排放挑戰

工業是全球能源最大使用者與主要碳排放來源，製造業推動智慧化、

自動化以應對淨零排放趨勢。



AI技術的角色與挑戰

AI技術透過模擬人類思維進行資料分析，幫助企業優化生產、降低能

耗、提升產品品質，並快速應對供應鏈變化。



自動化特徵轉換工具

傳統AI模型開發中，資料前處理與特徵提取耗時且需專家經驗，存在

主觀與範圍有限問題。



自動化特徵轉換工具

自適應人工智慧生產決策技術，開發自動化特徵轉換工具，自動完成

數據清理、缺失值補齊與特徵生成，提升模型準確度與品質檢測效率。



異  質數據整合與產線應用

異質生產數據整合可快速建立AI模型，支持生產線靈活調度、供應鏈

品質風險管理、品質預測與智慧排程，優化能源使用與減少重工。



技術結合與永續發展

結合物聯網、邊緣計算、VR/AR與AI技術，打造虛實整合系統，提高

生產透明度和效率。



推動高階模組智慧自主化

成為台灣信賴產業之基石



精密加工設備的關鍵加工頭模組，如智慧研磨與雷射加工模組

，廣泛應用於機械、半導體、電動車及國防產業。為擺脫對國

外技術的依賴，科技專案投入自主研發，結合智慧化手段，在

全球供應鏈重組中掌握先機。

研磨模組智慧自主化

開發阻尼抑振、砂輪狀態回饋及永磁馬達驅動等關鍵技術

，實現高效、高品質研磨，擁抱化合物半導體。

國產雷射加工模組

開發高能智慧雷射源與智慧雷射同軸加工頭技術，搶攻電

動與低碳車輛新商機。



• 提升台灣高階設備自主率，降低外國壟斷風險

• 提升加工精度、效率與生產品質

• 支援半導體、電動車等戰略產業發展

• 建立台灣在智慧加工模組領域的全球競爭力

具體效益



模具高效減廢設計

強化鑄造節能減碳轉型



模具是工業之母，科技專案投入模具產業的高效減廢設計、綠

色節能製程與先進減碳技術開發，協助產業鏈減碳轉型。目標

是提升國內模具製造業的高階製造能力，降低碳排量，並打入

綠色供應鏈體系。

高效減廢設計

整合鑄造快速冷卻技術知識於模具設計，減少電力需求，

降低鑄造成形耗能。

數位試模技術

建立數位試模評估系統，優化製程參數，實現高周轉率生

產，提升能源效率。

多迴路冷卻技術與動態模溫控制

高複雜度鑄件可採用多點冷卻迴路技術、動態模溫控制及

3D散熱效率算法。



• 推廣至全台鑄造業 30% 年產能，可降低能耗約 

10%，年減碳約 16.8 萬噸 CO₂e

• 提升產品良率與生產效率（高周轉率）

• 降低模具開發成本與加速交期

• 協助鑄造業轉型為「低碳、高效、智慧化」產業

具體效益



銲線瓷嘴精密成型技術

推動半導體封裝元件國產化



產業痛點

我國半導體封裝使用的銲線瓷嘴長期被國際大廠壟斷，國內無
法自主生產，造成對進口的依賴。

銲線瓷嘴尺寸極小且製程複雜，需精確控制尖端角度、硬度與
尺寸，傳統製造成本高，國內廠商缺乏投入意願。



關鍵技術突破

整合國內半導體封裝廠，開發銲線瓷嘴精密成型技術

引入超臨界流體(SCF)技術與陶瓷複合配方，提高材料均勻性與硬度

降低後加工需求約50%，解決傳統過度成形與研磨問題

瓷嘴提升耐磨性、抗折強度，滿足銀合金線、銅合金線封裝需求



衛星關鍵構件國產化

進軍全球太空產業



• 賴清德於2023年強調因應中美科技經貿競爭及地緣政治變化，推動低

軌衛星(LEO)發展，打造台灣下一代通訊與太空產業技術。

• 國內太空產業面臨關鍵材料與零組件依賴進口、交貨期長、成本高等

挑戰。

• 透過本土技術研發，促進產業多元突破，提升國際競爭力。

政策背景與目標



核心技術與國產化成果

1
複材成形關鍵模組技術

碳纖維布板與蜂巢結構一體成型，省去後續組裝時間。

成功替代進口關鍵複合材料零組件，擺脫國外依賴。

2
金屬細長管內鈍化鍍膜技術

採用高溫氣壓矽基薄膜與多通道噴霧設計，精準控制氣體流量。

於4毫米管徑內壁形成鈍化保護膜，有效降低腐蝕，延長壽命。



複合材料研發與應用

熱塑碳纖維複材結合碳纖維強拉力與高性能工程塑膠的韌性，
符合航空太空極端需求。

技術具環保回收及快速成型優勢。

具體成果包含衛星構件輕量化與軌道系統零組件自主化技術、
多通道細長管鍍膜系統與複合材料成形模組技術升級。



產業效益與榮譽

科技專案技術獲國際發明獎項肯定

獲2024年美國愛迪生發明獎（航太科技類），被譽為「創新奧斯卡獎」

預估投資逾9,000萬元新台幣，衍生產值超過2億元

強化國內衛星製造產業鏈，提升國際競爭力



總 結



智慧製造雙重轉型（Twin Transition），整合了DIGI、AI與生成式AI（GAI），涵

蓋機械雲端App、5G、PLC、3D列印、零信任安全、多因素認證（MFA）、機器

學習（ML）、VR/AR、電動車（EV）、SiC、淨零排放及3R原則（Reduce, 

Reuse, Recycle），預測2024-2028年的專案進展，如GAI PLC整合、效率提升87-

95%、碳排降30%、CIM/IC/LED尺寸優化至85/5μm，並引用McKinsey與台灣鑄

造業數據。



THE END
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